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(64) Ochranny lak pro ovijeci $picky konektord

1

Vyndlez se t¥kd ochranného laku pro ovijeci Zpi&ky konektord pro pdjeni plo3njych spojd.

V. soufasné dobZ technickd praxe p¥evdZnd konstrukZnZ ¥e3{ elektronické obvody plodaymi
spoji a vivo&y zpravidla voli mnohokontaktnimi konektory zapdjenymi p¥imo do plodnych spojd.
Pro elektronickd zafizenf pracujici s malymi proudy nebo napétini se pro zaji¥tdni kvalitniho
elektrického spoje pouZivaji konektory s pozlacenymi Spilkami, které jsou v ,aist® prichedu
ploSnymi spoji zapdjeny cinem a na které se pop¥ipadd dal3i spoje pro sloiltost elektronic-
kfch obvodd nZkdy s vfhodou zapo;u]i ovijenim vodidd na zbyvajxc1 &4st /délku/ pozlacenych
§pifek konektord tzv. studenym svarem, . .

Pro mnoho¥pifkové konektory nelze ruénd péjet do plo3nych spojld Zpilku po Zpilce, neboft
tato technologie je pFili¥ neekonomickd. V piipad& technologie zapdjeni konektordl do plo3nych
spoj@ vinou se vak pocinuji celé ¥pilky konektord. Tim pak pfi vytvofeni dal¥ich elektric~
kych spojd o&&jenim vodi&d na §piEky konektoru - tzv. studenym svarem neni zaruleny vyhodny
spoj o wmalém pF¥echodovém elektrickém odporu, jinak vznikly na styku vodi& - pozlacend §pilka,
nebof vrstva cinu vznikl4 pf¥i pdjeni na pozlacené ¥pifce nemusi byt ovi;ecim vodiem a hra=-
nami 8pifek konektoru prost¥ifena, jak se pFfedpokldd&.

4 Proto je nutné p¥i pdjeni konektord do ploZnjch spojd chran1t Jejxch pozlacené §pidky
ochrannym prostfedkem, ktery musi mit dobrou pfilnavost k pozlacenym ovijecim ¥pilkém, nesmi
reagovat ani s materidlem EplEek konektord, ani s pédjkou, musi byt odolny viZi tepelnému Foku
p¥i pdjeni ¥pifek konektord do ploZnych spojd asi 245 9C po dobu 3 a% S sekund, pFifemZ v né&m
nedojde k ¥4dné neZddouci zm¥n® a ochranny prostfedek musi byt dobfe rozpustni a odstranitel-
nj po procese pdjeni v technicky a ekonomicky dostupném rozpousté&dle,

Dosud nejlep3i ochranné laky jsou na bézi silikond, Maji dostate¥nou tepelnou odolnost,
avEak v désledku tepelného ¥oku u nich dochédzi k sitovdni, takZe rozpustnost laku v organic-
kém rozpou¥tddle se zhor¥uje a zbytky ochranného laku se musi odstranovat rudné,

Pfedm&tem vynélezu je ochranny lak pro ovijeci ¥pilky konektoru pti pdjeni plo3nych spo-
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jﬁ,,bbsahujici_B af 15"hmotnostuich dilf polyfenylenoxidu obecného vzorce
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kde n je 10 aZ 560, B je vodik, acetyl nebo skupina vznikld adic 2,6-dimetylbenzochinonu a
85 a¥ 97 hhdtnontaich di1d aromatickych rozpoudtidel, jako je benzen, toluen, xylen nebo chlo-
rovanych aromatickych nebo alifatickyeh rozpou¥t¥del, jako je chlorbenzen nebo chloroform,
Oéhranné létky podle vyndlezu mohou byt s vyhodou upraveny p¥lsadami anorganickych pig-~
mentd nebo organickych rozpustnych barviv, zm¥kZovadel, stabilizdtord pro plné&ni specifickych
poZadavkd, ) - K
Polyfenylenoxid v- ochranném laku je zpravidia poly=-2,6-dimetylfenylenoxid vyrobeny oxi-
da&ni polymerac{ 2,6-xylenoclu znémfmi postupy, popFipadd polyfenylenoxid modifikovany k dosa~
Zeni vys#i adheze ke kovlm. § v¥hodou se pouZivd polymer s viskozitnim Zislem 35 8 50 pro
snadnou rozpustnost a vyhodnou konzistenci bch;anného laku. Jako rozpoudt¥dla lze pouZft pFe-
+deviim aromatickd rozpou¥tddla, jako je benzen a toluen, xyleny, cﬂlorovnnd aromatickd a ali-
fatickd rozpoudtddla, jako je chlorbenzen, chloroform, trichloretylen nebo jejich smEsi.
P¥i koncentraci polyfenyilenoxidu asi 10 hmotnostnich % v ochranném laku se vyivoii do~
statefnd vrstva ji} jednim méfenim plo¥ného spoje. )
' Ochranny lak podle vyﬂélézu spliuje viechny pofadavky. Pfekvapujici{ skuteZnosti je, Ze
atkoliv polyfenylenoxid je zném jako vyborn¥ izolant, jeho odstran¥ni pouhym namolenim do roz-
poudt¥dla z ovijeci ¥pi¥ky je tak dokonalé, Ze prakticky vdbec nezm¥n{ odpor ovijeei 3pidky.,
Vynédlez osvétl{ nééledujici pfiklad&. '

Pfiklad 1

Byl pfipraven ochranny p¥i{pravek ve formd 4,9% roztoku polyfenylenoxidu o V& 58 v chloro~
formu s p¥ifdavkem 0,1 % sudéneké Zervend. Viskozita piipravku 4,92 mPa.s p¥i hustotd 1,460 g/ml
byla stanovena na Hplerov& viskozimetru p¥i 30 ©°c, -

Do tohoto roztoku byly méfeny BpiZky konektord plodnych spojd dvakridt po dobu t a¥ 3 se-
kundy tak, aby vy3ka ochranné vrstvy dosahovala u ¥piZek po celé plode desky vidélanosti 5 ak
8§ mm od p¥ipdjené strany Spifek plodnjch spojl. Po dob& zaschnuti ochranné vretvy 5 a% 10 se~
kund bylo provedeno p¥ipéjeni ovijecich Epifek konektord do plodného spoje cinovou vinou b&~-
hem doby 2 a% 3 sekund a pEi teplotd 245 ©C, Déle nésledovalo odstranni ochranné vIstvy ze
fpidek mé¥enim po dobu 1,5 a¥ 2’ minuty v chloroformu. Ochranny lak se za tuto dobu rozpustil a
samovoln& bez obti{ odplavil. Povreh pozlacenych ovijecfch Zpidek byl stejnom&rnd leskly beze .
zmény a neporudeny. ) .

) ‘ Pfechodovi elektrickf odpor ovijenych spojd 0,86 m byl stejny jako u 3pifek pfed nane-
senim ochranného laku.

P¥fiklad 2

Byl ptipraven ochranny p¥ipravek ve form¥ 10% roztoku polyfenylenoxidu o V& 40 v benzenu
s pEfdavkem 1 % kysli¥nfiku ¥elezitého. Viskozita zdkladniho roztoku 20,41 mPa.s pi¥i hustotd
1,455 g/ml byla stanovena navﬂﬁplexové viskozimetru p¥i 30 ©oC, .

Do tohoto roztoku byly mé¥eny Spifky komektord plodnych spojd po dobu 1 a% 3 sekundy ob-
‘dobnim zplsobem, jak je uvedeno v pfikladu 1, Po dob& .zaschnuti{ ochranné vrstvy 5 aZ 10 sekuad
nédsledovalo p¥ipdjeni ovijecfch ¥pi¥ek konektord do plo&ngch spojd stejnym zpldsobem, jak uve-
deno v p¥ikladu 1. Ndsledovalo odstraninf{ ochramné vrstvy mé&enim po dobu 1 a¥ 1,5 min v chlo-
roformu. Ochranny lak se za tutc dobu zcela rozpustil a samovolnd bez obti%i odplavil, Povrch

pozlacenjch ovijecich §pidek byl stejnosmérného lesku, nenarufeny a beze zmény.,

Ndgsledovalo hodnoceni stavu ovijecich Spifek m&fenim pFechodového elektrického odporu
stejnym zplsobem, jak je uvedeno v p¥ikladu 1. Prdm¥rné hodnota byla zjiSt¥na 0,855 mf oproti
pivodnf 0,86 ma . :
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Ochranny lak pro ovijecf{ Zpifky konektord pii‘pﬁjeni ploinfch spojd, vy}naEeni tim, Ze
‘obsahuje 3 a 15 hmotnestnich dild polyfenylenoxidu obecného vzorce

¢
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kde n je 10 a% 500, B je vodik, acetyl nebo skupina vznikld adici 2,6-dimetylbenzochinonu,
a 85 a%Z 97 hmotnostnich dild4 aromatickych rozpoultidel, jako je benzen, toluen, xylen,anebo
chlorovanych aromatickych nebo alifatickfch rozpoudté&del, jako je chlorbenzen nebo chloroform.

Severografia, n. p. zivod 7. Most



	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS

